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	CD电容与电阻对传导影响
	引言
	XL4301测试
	VIN=12V，原理图未做更改：
	VIN=12V，CD、R4去掉：
	VIN=24V，原理图未做更改：
	VIN=24V，CD、R4去掉：

	XL4015传导测试
	L2、L3短接，CD、CF1～CF3、R4均未焊接（无滤波器件）：
	按照4015原理图，分别对比CD、R4和共模电感L3的作用：
	从上图可看出，CD电容和ESRD对低频噪声有一定改善，但效果不是很明显；共模电感对高频噪声抑制效果明

	总结：

